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中文摘要 本发明涉及生物材料技术领域,特别适用于生物医学组织工程支架材料的制 备领域,具体为一种
组织工程支架用多孔材料的制备方法。本发明采用机械加工 技术制备多孔材料,将其利用于组
织工程支架,为细胞的粘附及生长等提供三维 空间。所述机械加工方法包括：激光加工技术、
数控钻孔加工技术。所述机械加 工方法所制备的多孔材料,其孔隙率为5-99％,孔径为50-
900μm,为通透的多 孔结构。本发明可以制备多种金属材料,其中激光打孔技术还可制备多孔高
分子 材料、陶瓷材料及复合材料等,适用范围广泛。
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